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中国电子信息行业联合会
电子联函 〔2026〕7号

关于举办第二十八届中国国际软件博览会
暨智能体创新应用大会的通知

各有关单位：

为深入贯彻习近平总书记关于推动软件产业做大做强

的重要指示精神，锚定“十五五”规划关于“建设现代化产

业体系、加快高水平科技自立自强”发展目标，中国电子信

息行业联合会主办的第二十八届中国国际软件博览会暨智

能体创新应用大会(以下简称“软博会”)拟定于2026年9

月11-13日在郑州举办。

一、大会主题

本届以“软件智能化启新程 智能体应用开新局”为主

题，首次引入智能体创新应用大会，旨在抢抓软件智能化和

智能体应用重构产业发展范式的战略机遇，深入推动软件产

业从“工具赋能”向“智能驱动”转型升级，进一步提升软

博会作为引领软件技术产品创新和应用、产业生态深度融合，

推动数字经济高质量发展的重要平台作用。

二、大会内容

本届展会以会、展、赛一体化深度融合模式，聚焦基础

软件、工业软件、大模型、智能体应用创新等热点领域，研

讨技术产业发展新趋势，搭建前沿技术对接、资源整合、成
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果转化、行业应用的高端平台，构建“1+1+2+3+N”活动

矩阵体系，设开幕式暨全体大会、创新成果发布会、软件成

果展(面积约2万平方米)、智能体创新应用大赛、平行专

题活动、系列供需对接会、技术沙龙等 N 个特色活动。届时

将邀请政产学研用等各界嘉宾参会，集中展示软件和智能创

新领域创新应用成果。

三、相关要求

( 一)时间地点：2026年9月11- 13日，郑州国际会

展中心

(二)报名资料详见附件。

(三)组委会联系方式

中招国际会展(北京)有限公司(承办方) 王杰 

13910777498  44552116@qq.com

附件：第二十八届中国国际软件博览会暨智能体创新应

用大会招商招展手册

第二十八届中国国际软件博览会暨智能体创新应用大

会参展申请表

中国电子信息行业联合会

202 6年3月11日
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